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칼라칩(Color Chip)을 혼입한 무기질 바닥재의 바닥 마감공법 적용성에

관한 연구

A Study on the finish work applicability of Color Chip input Inorganic Floor-covering
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Abstract

In this study, the following conclusions are drawn. First, the Inorganic terazzo tile flooring and LCC (Life 

Cycle Cost) analysis showed that the sum of the total cost of 150,304 won Inorganic flooring, terrazzo tile 

flooring minerals won 186,202 to 35,898 won, compared to 8.22% analysis of the cost savings that have been 

appearing. Second, if the color chip has a unique and elegant sentence patterns, beautiful and high-strength 

bonding and that the crack resistance was investigated.
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1. 서 론

“친환경 건축물의 인증에 관한 규칙”(건축법 제65조) 및 

“다중이용시설 등의 실내공기질관리법”, 건축물의 난연성을 규

정한 “소방법 시행령 제4조”에 따라 바닥자재를 시공할 때, 기

존 유기계(=비닐시트, 에폭시, 우레탄 등)종류의 바닥자재는 위의 

법령들을 충족하기가 쉽지가 않다. 유기계 바닥재의 경우 난연성

에 대한 해결책이 없으며, 통기성 저하로 인한 유지보수관리비용

이 증대된다. 그리고 무기계 SL(Self Leveling)자재 역시 직접적

인 마감이 어렵고 내수성 약화에 의한 바닥 오염성, 단조로운 단

색 칼라로 적용범위가 좁아진다.

따라서 본 연구에서는 기존 유기질 바닥재와 무기계 SL 바닥재

의 문제점에 대한 해결책으로 바닥의 미려함과 기능성을 충족한 

칼라칩을 혼입한 무기질 바닥재의 적용성(경제성과 시공성)분석을 

실시하고자 한다.

2. 경제성 분석

바닥재의 유지관리비 산출을 위해 건물사용 수명기간을 50년

으로 두고, 할인율은 6.15%, 물가상승률은 2.99%로 분석기간 및 
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조건을 정하였다.

초기공사비 소계 75,222원
유지관리비 1차수선 1차교체 2차수선 2차교체 소계년 10년 20년 30년 40년

수

선

비

초기공사비 75,222원 75,222원
수선율 0.15 0.15
F/P 1.342612 2.420203
P/F 0.550554 0.166878
금액 8,340원 4,557원 12,897원

교

체

비

초기공사비 75,222원 75,222원
F/P 1.802607 3.249394
P/F 0.303110 0.091876
금액 41,000원 22,457원 63,457원

유지관리비 소계 76,354원

표 1. 테라죠 타일의 유지관리비 분석

테라죠 타일의 경우 수선 주기 및 수선율은 10년에 15%로 정

하고 교체주기 및 수선율은 20년에 100%로 잡았다.

초기공사비 소계 62,700원
유지관리비 1차교체 2차교체

년 20년 40년

교
체
비

초기공사비 62,700원 62,700원
F/P 1.802607 3.249394
P/F 0.303110 0.091876
금액 34,259원 18,719원

유지관리비 소계 52,978원

표 2. 무기질 바닥재의 유지관리비 분석

수선비의 경우 12,897원이 교체비의 경우 63,457원으로 총 

유지관리비의 합계는 76,354원이 소요되는 것으로 파악되었다.
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무기질 바닥재의 경우 교체주기 및 수선율은 테라죠 타일과 동

일하다.(20년, 100%) 유지관리비를 분석해 보면 수선비는 들지 

않으며, 교체비가 52,978원이 소요되었다.

그림 1. 무기질 바닥재와 테라죠 타일의 유지관리비 분석

그림 1은 무기질 바닥재와 테라죠 타일의 유지관리비를 비교한 

것으로, 총 원가의 합계는 무기질 바닥재가 150,304원, 테라조 

타일이 186,202원으로 무기질 바닥재가 테라조 타일에 비해 

35,898원으로 8.22%의 원가절감효과가 나타나는 것으로 분석되

었다. 

이는 테라조 타일에 비해 무기질 바닥재의 시공단가가 저렴하

며 유지보수비용이 들지 않아 경제성이 있는 것으로 파악된다.

3. 시공성 분석

일반바닥재와 비교하여 무기질 바닥재의 경우 칼라칩과 표면연

마과정이 추가된다. 

구분 일반 바닥재 무기질 바닥재

코팅

표면연마

칼라칩

중도재

콘크리트
프라이머

기계미장
구조슬라브

상세도

표 3. 무기질 바닥재의 구성

표면연마의 경우 칼라칩을 살포하고 난 뒤의 과정이며, 칼라칩

의 경우 친환경성, 난연성, 무독성의 무기질 재료에 EMI과립1)을 

1) 특수난연수지+금속분말의 EMI(Electromagnetic Interference)과
립+기타로, 특수난연수지 중 EMI과립을 함유하며 모서리부를 가

함유한다. 칼라칩은 중도SL재와 동일한 열팽창계수(16㎛/m℃)를 

가지고 있으며 비중이 중도재의 1/3~1/2로서 SL재의 중심부에 

2/3의 위치에 정착되어, 물리적인 충격에 의한 마모에도 내부의 

고유한 색상을 그대로 유지하며 반영구적이다. 칼라칩은 마모성

이 적고 고강도의 결합력, 균열 저항성이 있다. 다음 표 4는 칼라

칩의 재료시험성적표이다.

시험항목 단위 결과치 시험방법

촉진내후성 0.001 KSM2274 : 2002, KSM 5000 : 2003

내열수성 이상없음. KS M 3332 : 2004

건조강량 % 0.8 KS M 0009 : 2000(제1법)

바콜경도2)(HBI-A) 66 KS M 3387 : 2004

내오염성(커피) 변화없음. KS M 3332 : 2003

표 4. 재료시험성적표(칼라칩)

4. 결 론

본 연구에서는 다음과 같은 결론을 얻게 되었다.

첫째, 무기질 바닥재와 테라죠 타일의 LCC(수명주기비용) 분

석을 실시한 결과 총 원가의 합계는 무기질 바닥재가 150,304원, 

테라조 타일이 186,202원으로 무기질 바닥재가 테라조 타일에 

비해 35,898원으로 8.22%의 원가절감효과가 나타나는 것으로 분

석되었다. 

둘째, 칼라칩의 경우 독특하고 유려한 문형을 가지고 있으며, 

미려함과 고강도의 결합력, 균열 저항성이 있음을 파악하였다.

셋째, 신축 시 슬라브 위 셀프레벨링(5mm)작업과 동시에 마감

이 가능하고(설계 시 미장 공정 제외) 바닥 개수 공사에는 기존 

바닥을 철거치 않고 직접적인 바닥시공 공법이 가능하여 공사비 

절감효과가 나타나는 것으로 분석되었다.  

향후연구에서는 사용범위에 따른 무기질 바닥재의 사용특성을 

좀 더 구체적으로 연구하는 것이 바람직한 것으로 파악된다.
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진 다면체의 바디부, 틈새부, 홀을 포함하여 이루어지며 무기질 

바닥마감재 층에 혼입되어 마블패턴문양을 연출하여 미려함과 박

리현상, 크랙 저항성, 접착력을 강화시킴

2) 소형의 전기 다리미형 경도계를 손으로 눌러 압력을 가하여 경도

를 측정하는 방법임


